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集積パワーマネジメント

パワーエレクトロニクス、LSI、IoT、AI Ew205

工学系研究科 電気系工学専攻

LSI設計をコア技術として、小さなチップで大きな電力を賢くあやつる集積パワー
マネジメントの研究を行っています。IoT向けのnWからパワーエレクトロニクス
向けkWまで幅広い電力範囲を横断的に研究活動を行っていることが特徴です。
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（異常検知、最適化）

 

Si IGBT モジュール
(600V, 100A) 

ゲートドライバIC

S1 S2

S3

CFLY L

CIN

CO

SbuckS3

VIN

L

S1

S2

+

CO

RO

IO

VO

+ +
IL

CFLY

+ VC

TX coil array on table

RX coil

2.7 mm

2
.6

 m
m

Shared 
half-bridge

Half-bridges

Half-bridges

Shared k
sensor

Digital control

Coil 1 Coil 2

RX coil

I1

x

Coil 3 Coil 4

I2

I3 I4

  

  

  

  

  

z

High efficiency

TX

デジタルゲートドライバIC（AI技術でパワーデバイスの損失を自動的に最小化）

ハイブリッドDC-DCコンバータ（インダクタとキャパシタの混載により損失を低減）

無線給電（複数の送信コイルの電流振幅と位相を自動的に検出・調整するIC）


